




1

电镀（锡）：整个表面镀底镍

2

序号

基座/Wafer

端子/Contact

名称

黄铜

材料

30U"MIN 再镀锡80U”MIN

白色LCP/PA66（UL94V-0）
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③

塑

座

： 本

色接 ： 本

触 塑



 

 

 
 

技术参数

间 距：

温度范围： ～ ℃

额定电压：

额定电流：

接触电阻：≤ Ω

绝缘电阻： Ω

耐 压：

塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺

陷、裂 纹等现象。

锁扣窗口： ～ 为 个，≥ 为 个。

不同 位吸盖加入 取出力有差异，实属正

常现象。


